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Abstract (en)
[origin: US2002003025A1] In a method for manufacturing a solid core of laminations, a sheet metal web is cut in the longitudinal direction of the
sheet metal web to produce at least two sheet metal strips. The sheet metal strips are separated in a direction transverse to the longitudinal direction
of the sheet metal strips to form laminations. The laminations are joined to form a solid core. Joining can be carried out by welding, riveting, gluing or
pressing.

Abstract (de)
Massivkerne werden beispielsweise als Magnetkerne bei Ziindsystemen in Kraftfahrzeugen eingesetzt. Bei dem Verfahren zu ihrer Herstellung
werden die Lamellen (2) aus einem Blechband (1) herausgestanzt und zum Massivkern zusammengesetzt. Um das Blechband (1) beim
Heraustrennen der Lamellen (2) fir den Massivkern optimal nutzen zu kénnen, wird das Blechband (1) in seiner Langsrichtung in wenigstens zwei
Blechbahnen (4 bis 6) getrennt, aus denen die Lamellen (2) quer zur Langsrichtung der jeweiligen Blechbahnen (4 bis 6) abgetrennt werden. Mit
diesem Verfahren ist eine hundertprozentige Materialausnutzung méglich. <IMAGE>
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